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一、报告报价

《2015-2020年中国印制电路板（PCB）市场深度调查与投资策略报告》信息及时，资料详实
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户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业

战略发展定位不可或缺的重要决策依据。
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二、说明、目录、图表目录

      目前，全球约有2,800 家印刷线路板企业，主要分布在中国大陆、中国台湾、日本、韩国、

北美及欧洲等六大区域，上述区域的印刷线路板企业具有各自的特点和优势，简要归纳如下

：  

 全球印刷线路板企业格局     区域   特点和优势       中国内地   成长迅速、先后超越中国台湾地

区、北美和日本，成为全球印刷线路板第一大生产基地，产能主要集中在珠三角地区、长三

角地区和环渤海地区       中国台湾   区内电子产业环境成熟，印刷线路板产业链完整，生产商

具备规模优势       日本   技术领先 产品以内销为主，部分后段加工制作由台湾、菲律宾及东南

亚各国代工       北美   与亚太区生产商上相比，竞争优势不断削弱，近年纷纷缩减产能，2000

年以来已缩减逾50%的产能。仅保留军事、通讯、航天等高端产品       韩国   生产商多为大型

企业、渴望进入中国市场、近年来倾向于寻求外部代工伙伴       欧洲   人力成本偏高，近年来

停产的生产商不断增多，环保规章严格，相应增加了生产商的成本   资料来源：智研数据中心

整理

 

      印制电路板行业研究报告共九章是智研咨询公司的研究成果，通过文字、图表向您详尽描

述您所处的行业形势，为您提供详尽的内容。智研咨询在其多年的行业研究经验基础上建立

起了完善的产业研究体系，一整套的产业研究方法一直在业内处于领先地位。印制电路板行

业研究报告是2014-2015年度，目前国内最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的研究报

告产品，为您的投资带来极大的参考价值。

      本研究咨询报告由智研咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国

家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关

总署、知识产权局、智研数据中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系

的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

      报告揭示了印制电路板行业市场潜在需求与市场机会，报告对印制电路板行业做了重点企

业经营状况分析，并分析了中国印制电路板行业发展前景预测。为战略投资者选择恰当的投

资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信

贷部门也具有极大的参考价值。
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